标的名称：软磁动态测量设备
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、功能要求：
1、可自动测量铁硅铝、铁铝、软磁铁氧体、坡莫合金、非晶/纳米晶和硅钢等软磁材料的Ps、Bm、Hm、Ss，μa、δ、Br和Hc等交流磁性参数和直流偏置下的磁导率、损耗等。
二、技术指标
1、信号发生器
★1.1频率范围：10Hz～3MHz，频率步进≤1Hz；
1.2频率精度≤0.1%；频率误差≤0.05%；
1.3电压精度：±1mV；
1.4电压失真度≤0.5%；
▲1.5可加载励磁波形：包括但不限于正弦波，方波，三角波，矩形波等；
1.6独立输出最大励磁电流≥5.6Ap （1MHz时），功率拓展模式最大励磁电流≥14Ap（1MHz时）；
1.7最大励磁功率：加配自动功率模块输出后最大输出功率50kHz～500kHz：2000VA峰值；500kHz～1MHz：1500VA峰值；1MHz～3MHz：400VA峰值。
2、高速宽频带双极性功率放大器
2.1最大励磁电压：最大励磁电压75Vp（1MHz时），141Vp（3MHz时，功率拓展模式）；
▲2.2最大励磁电流：独立输出最大输出电流5.6Ap（1MHz时），功率拓展模式下最大14.1Ap（1MHz时）；
★2.3最大励磁功率：加配自动功率模块输出后最大输出功率50kHz～500kHz：2000VA峰值；500kHz～1MHz：1500VA峰值；1MHz～3MHz：400VA峰值。
3、功率分析仪
▲3.1功率（损耗）测量精度：损耗测量精度：±3%（测量纳米晶标样时）；
▲3.2最大测量有功功率：1000W（有效值）；
▲3.3功率分析仪电流测量范围：1μA～14.1A (峰值)；
▲3.4测量电流精度：0.4%*RD+0.4%*RG；
▲3.5电压测量范围：1mV～300V（峰值）；
▲3.6测量电压精度：0.4%*RD+0.4%*RG。
4、直流偏置模块
★4.1系统可加载直流偏置磁场，测试直流偏置下的磁导率和损耗，最大偏置电流≥20A（适用频率≥10 KHz）；可直接反馈材料的抗直流的偏置干扰能力。
4.2输出电流精度：±0.1A。
5、数据采集和处理系统
5.1支持环形、EE、EI、CD、矩形、双孔、BS等各种形状样品参数的输入；
5.2实时显示I(t)、U(t)、B(t)采样波形，可显示曲线上每一个数据点的坐标信息；
5.3可显示B(H)磁化曲线、B(H)磁滞回线或μ(H)磁导率曲线，并可显示曲线上每一个数据点的坐标信息；
5.4可根据样品外形尺寸计算样品的有效截面积和有效磁路长度；
▲5.5支持一次设置多组测量条件，可同时设置固定频率、固定Bm和固定Hm等测量模式，一键完成多条件测试；
▲5.6每组一次可设置1～100个测试点，支持批量快速设置；
5.7支持固定频率、固定Bm或固定Hm等多种测量模式。




采购包2：
标的名称：选择性激光熔化成形设备
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、功能要求：
1、选择性激光熔化成形设备保护光学模块、成形加工模块、控制模块、质量监控模块、循环过滤模块等，可用于钛合金、高温合金、铝合金、不锈钢等材料的熔化成形。
二、光学模块
1、激光器
1.1激光器数量：1；
★1.2.单激光器功率≥1000W；
1.3激光波长1060~1080nm；
1.4M2≤1.1。
2、扫描振镜
2.1重复精度≤2 μ rad，非线性精度≤3.5 mrad/44o；
2.2跟随误差≤0.32 ms；
2.3聚焦光斑直径：50μm~70μm；
2.4全幅面尺寸95%校准点定位精度≤±0.05mm。
3、水冷机：控温温度≤25℃，精度≤±0.1℃。
三、成形加工模块：
★1、最大有效成形尺寸：≥160mm×160mm×200mm（W×D×H）（不含基板，基板厚度≥20mm），成形缸采用方缸设计；
▲2、设备外形尺寸：≤1150mm×950mm×2200mm（W×D×H）；
▲3、具备小平台成形功能，成形尺寸≤50mm×50mm×50mm (W×D×H)；(提供设计方案及相关材料证明)
▲4、成形缸和Z轴驱动系统都置于惰性气体空间内，Z轴运动机构全密封；
5、配套刚性刮刀和柔性刮刀；
6、单向变速铺粉，铺粉层厚度≥20 μm；最大扫描速度≥7 m/s，成形效率≥15 cm3/h；
▲7、基板预热温度≥350 ℃，控温精度≤±1 ℃
★8、打印过程中最低氧含量≤ 100 ppm；
9、打印过程中惰性气体消耗≤ 2 L/min (工况下)；
10、具备集成送粉量智能控制功能。
四、控制模块
1、PLC数字控制系统，能够实时反馈设备的运行情况如各轴扭矩，位置等信息，具有数据采集、显示、储存等功能；
2、安全继电器等级≥SIL3级；
3、触摸屏，可进行自动控制和手动控制切换；
4、设备具备一键铺粉、一键准备、一键打印功能；
5、设备的控制软件具备增材打印、控制、监控等功能。
五、质量监控模块
1、具备实时监测、显示并记录零件成形关键信息的功能，以上信息应至少包含平台温度、舱内温度、舱内压力、各轴扭矩和位置、打印进度以及成形舱内氧含量等；
2、具备刮刀扭矩实时监控及报警功能；
▲3、成形舱配备氧含量及压力传感器，具有氧含量及压力异常报警功能：氧含量500 ppm，温度70 ℃，压力30 mbar（报警值）；
4、具备自诊断故障功能，提供故障分类处理机制方案；
5、具备工作报表自动生成功能，支持用户自由进行内容和时间筛选；
▲6、高精度红外相机实时监测：内置高精度红外相机实时监测，显示打印零件温度梯度（温度测量范围0~650℃），与设备控制软件互联控制，在零件打印过程的关键节点进行拍照存图（提供证明资料）；红外相机硬件技术要求：红外分辨率：640*480，热灵敏度（NETD）＜30mk，测温精度：±2℃或±2%。
六、循环过滤模块
▲1、采用圆柱式滤芯三级过滤，滤芯级别≥H13，配套可注水滤芯箱；
2、设备具有尾气过滤装置，尾气经过过滤，排出设备外；
3、配套相应工装，可实现湿化惰化处理。
七、数据处理软件
1、提供路径规划切片软件一套；
2、具备同一版不同零件变层厚打印功能，以及同一零件不同高度的变层厚打印功能（层厚为倍数关系），提供软件应用截图；
3、具备平台、零件、综合、高效 4 种打印模式，同时可以自由调节零件的上表面区域、内填充区域、下表面区域的填充与外圈的扫描先后顺序，以及调节零件与支撑的扫描先后顺序；
4、具备多种扫描模式，可实现高效扫描、高质量扫描以及智能化扫描等模式；
5、软件可实现每层自由设置重熔次数，且重熔层的旋转角度可自由设置为继承填充的旋转角度，或者单独设置重熔层的填充角度；
6、软件可实现参数包的分级加密处理，实现在不同使用场景下的参数管理需求。
八、安全设计
1、设备设计制造符合CE安全标准，包括电气、机械指令标准，设备整机通过CE认证，提供符合CE标准认证证书、网站网址及查询截图；
▲2、设备整机设计参考ATEX防爆标准，可安全处理活性材料，整机通过ATEX防爆评估，提供符合ATEX标准评估证书、评估网站网址及查询截图；
3、成形舱门上具有安全门锁，与激光器和运动轴有安全互锁；具备急停按钮；
▲4、设备激光防护安全可靠，具备针对激光防护第三方安全认可，提供激光器出厂检测报告及激光防护第三方安全认可证明资料。
九、辅助设备及耗材
1、提供防爆吸尘器一台，功率：≥2.2 kW，最大风量：≥318 m³/h，最大负压：≥20000 Pa；
2、提供真空真空干燥箱一台，功率：≥0.5 kW，压缩空气：≥0.7-0.8 MPa，1 m³/min，承重：≥50 kg；
3、提供工作站一台，配置要包含处理器、内存、闪存、显卡及显示器等；
4、提供普通钢刮刀10根，提供橡胶刮刀10根；
5、提供不锈钢基材5块；提供小平台专用不锈钢基材5块。
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